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技 術 詞 彙 表

本文件為草擬本，其所載資料屬不完整並可予更改。本文件必須與本文件封面「警告」一節一併閱覽。

本詞彙表載有本文件所用與我們的業務有關的若干技術詞彙的釋義。該
等術語及其定義可能與行業標準釋義或該等術語的用法不一致。

「AI」 指 人工智能

「CO2」 指 二氧化碳傳感器

「ERP」 指 企業資源規劃

「建築面積」 指 建築面積

「HVAC」 指 供暖、通風及空調

「IDM」 指 集成設備製造商

「IMU」 指 慣性測量單元

「物聯網」 指 物聯網

「MEMS」 指 微機電系統

「MES」 指 製造執行系統

「NB-IoT」 指 窄帶物聯網

「ODM」 指 原始設計製造商

「OEM」 指 原始設備製造商

「PaaS」 指 平台即服務

「PCB」 指 印製電路板

「PM2.5」 指 細顆粒物2.5

「PPB」 指 十億分之一

「研發」 指 研究與開發

「平方米」 指 平方米

「TDLAS」 指 可調諧半導體激光吸收光譜

「TO激光器」 指 TO封裝激光器（TO指晶體管外形）

「VOC」 指 揮發性有機化合物

「WMS」 指 倉庫管理系統




